[1]

2]

[3]

[9]

DAFTAR PUSTAKA

K. Fatmawati, E. Sabna, and Y. Irawan, “Design of a Smart Trash Can Using an
Arduino Microcontroller-Based Proximity Senso,” Riau J. Comput. Sci., vol. 6, no.
2, pp. 124-134, 2020.

T. Muryanto, P. Studi, and S. Informasi, “PERANCANGAN SISTEM PENDETEKSI
KAPASITAS TEMPAT SAMPAH SECARA OTOMATIS PADA PERUMAHAN
TANAH KOJA 1 JAKARTA TIMUR MENGGUNAKAN ARDUINO UNO DAN
SENSOR ULTRASONIC,” pp. 30-37, 2011.

Y. B. Widodo, T. Sutabri, and L. Faturahman, “Tempat Sampah Pintar Dengan
Notifikasi Berbasis IOT,” J. Teknol. Inform. dan Komput., vol. 5, no. 2, pp. 50-57,
2019, doi: 10.37012/jtik.v5i2.175.

A. Hilal and S. Manan, “Pemanfaatan Motor Servo Sebagai Penggerak Cctv Untuk
Melihat Alat-Alat Monitor Dan Kondisi Pasien Di Ruang Icu,” Gema Teknol., vol.
17, no. 2, pp. 95-99, 2015, doi: 10.14710/gt.v17i2.8924.

M. M. Kali, J. Tarigan, and A. C. Louk, “Sistem Alarm Kebakaran Menggunakan
Sensor Infra Red Dan Sensor Suhu Berbasis Arduino Uno,” J. Fis. Fis. Sains dan
Apl., vol. 1, no. 1, pp. 25-31, 2016, [Online]. Available:
https://ejurnal.undana.ac.id/FISA/article/view/523

W. dan R. W. Purnamasari, “Sistem Keamanan Rumah Menggunakan Sensor
Getaran Dengan Output Suara Berbasis Pc,” J. Manaj. dan Inform. Pelita Nusant.,
vol. 21, no. 1, p. 59, 2017.

S. Bere, A. Mahmudi, and A. Panji Sasmito, “Rancang Bangun Alat Pembuka Dan
Penutup Tong Sampah Otomatis Menggunakan Sensor Jarak Berbasis Arduino,”
JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform., vol. 5, no. 1, pp. 357-363, 2021, doi:
10.36040/jati.v5i1.3315.

V. Reza et al., “No Title,” Bussiness Law binus, vol. 7, no. 2, pp. 33—-48, 2020,
[Online]. Available: http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS
PUSAT.pdf%0Anhttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-
syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-
results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839

M. Ismail, R. K. Abdullah, and S. Abdussamad, “Tempat Sampah Pintar Berbasis
Internet of Things (IoT) Dengan Sistem Teknologi Informasi,” Jambura J. Electr.
Electron. Eng., vol. 3, no. 1, pp. 7-12, 2021, doi: 10.37905/jjeee.v3i1.8099.

31



